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ترونیروش های اتصال قطعات به برد در ال

بر حسب پایه, قطعات, به انلیسcomponent  ها در الترونی به دسته های مختلف تقسیم مشوند.
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روش های اتصال
بر حسب چون اتصال, چندین روش برای اتصال قطعات وجود دارد.

THT

تاچت, مخَفَّف through-hole technology, ی روش قدیم برای اتصال قطعات به برد با لحیم از طریق سوراخ روی آن ها
مباشد.

SMT

اسامت, مخَفَّف surface mount technology به معنای تنولوژی نصبِ سطح است که در آن component ها بر سطح برد بدون
سوراخ لحیم مشوند.

BGA

انواع قطعات

SMD

قطعات SMD قطعات با پایه های بسیار کوتاه هستند که به صورت مستقیم به روش SMT مخفف surface mount technology به
سطح board متصل مشوند.

DIP

قطعات دیآیپ یا DIP مخفف dual in-line package قطعات با ۲ پایه بلند و موازی به هم هستند که به صورت THT مخفف
through-hole technology, با پایه های خود, به سوراخ های دریل شده بر سطح bord متصل مشوند.
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